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�G　Ai 新世代

新世代のD��-�Gは、性能と体験がフルに強化されています。

優れた本体スペックに加え、フラッグシップ級のスキャン性能、

手に馴染むデザイン、バッテリー持ちや防護性能まで、あらゆる

面で業界をリードしています。

Qualcomm製 5G Aiチップ
AIアクセラレータアーキテクチャを統合したデュアルコアAIプロセッサ搭載の
�Gチップ
最大3.6 Gbpsの高速接続に対応

�nmプロセス、8コア 2.4GHz
フラッグシップ製造プロセス、フラッグシップアーキテクチャ
相当する Snapdragon � 系フラッグシッププロセスレベル
性能は前世代の2倍、エネルギー効率も飛躍的に向上

Android �� OS GMS認証取得済
Android �� から Android �� へのシステムアップグレードに対応
ライフサイクル延長により 2030 年までサポート

Wifi �E
従来の3倍の高速Wi-Fi体験
音声や動画など、アプリの応答速度を向上
遅延を大幅に低減し、病院や倉庫など大規模で複雑な環境でもスムーズな
切り替えと遅延のない接続を実現

AIデュアルカメラスキャナ
スキャン速度と精度を新たなレベルへ向上
Mindeo社による世界初の新世代AIアルゴリズムエンジン
読み取り速度と精度が大幅に向上

ホットスワップ対応
電池交換時も電源オフ不要の設計
Hot-Swap特許設計
ワンタッチで取り外せるバッテリー固定具設計
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7通信モード/40バンド以上
グローバルバンド対応

����mAh
大容量バッテリー 急速充電 �W高出力

超線形スピーカー搭載
IP��　保護等級
�.�m　防落下

6インチ
高輝度ディスプレイ
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【物 流・テクニカル
サポートセンター】 

同梱品

オプション

同梱・オプション

電源アダプター、Type-Cケーブル、バッテリー

リストストラップ、強化ガラスフィルム、保護ケース、シングルク
レードル（充電＋USB通信／Ethernet）、シングルハンドル、
OTGデータケーブル

仕　様

性能特性

ユーザー環境

ワイヤレス

サイズ

重量 

ディスプレイ

タッチパネル

バックライト

電源

バックアップ電源

拡張スロット

SIMスロット  

通知機能 

ネットワーク

音声とオーディオ

キーパッド

ボタン

インターフェース

��  × ��.�  × ��� mm 

���g（必要な電池は製品構成によって異なる）

6インチ， 2,160(H) × �,���(W) FHD+産業用グレード IPSディスプレイ

��� NITS

着脱可能＆充電可能 3.85V ����mAh リチウムイオンバッテリー

�Fのバックアップ用スーパーキャパシタ

Micro SD Card slot，最大2TB対応

�x Nano SIM

ブザー，マルチカラーLED，バイブ

WWAN, Wi-Fi, Ethernetクレードル

スピーカー, レシーバー, デュアルマイク, USB Type-C ヘッドセット対応

オンスクリーンパッド対応、エンタープライズキーボード

プログラム可能; 両側スキャン, 音量アップ/ダウン, 電源, プッシュトゥートーク(PTT)

底面 USB �.� Gen� OTG (ホスト/クライアント切替可能，Type-C端子)

Corning® Gorilla® Glass
静電容量式タッチパネル，水・手袋タッチモード対応

拡張ポート 4ピン底面コネクタ：充電ポート，USB通信およびOTGモード対応
10ピン背面コネクタ：USB 2.0信号,UART信号,トリガーキー信号,充電ポート

CPU  

対応OS 

   メモリ

QCM����, Kryo Octa-core �.�GHz

Android ��, ��, ��, �� and �� with EL through ����

RAM：�GB/�GB/�GB　　Flash：��GB/���GB/���GB/���GB

‒��℃ ～��℃

‒��℃ ～��℃

5% ～95% (結露なきこと)

IP��

コンクリート面への1.5m落下に複数回耐える

0.5メートルの高さから1000回転(2000回の衝撃)のタンブル試験

±�� kV 空気放電, ±8 kV 接触放電

近接センサー, 光センサー, 加速度計, 磁力計, ジャイロスコープ, 
指紋センサー

データキャプチャ

カメラ   

       

スキャンエンジン

NFC

ME����

フロント：500万画素 固定フォーカス，F�.�絞り
リア：1,600万画素 オートフォーカス，F�.��絞り，フラッシュLED

高RF出力パワー；対応規格：ISO�����,ISO�����A/B, MIFARE
（S��,S��, UltraLight,Pro,Desfire）FeliCa対応カード

GPS      

Radio

周波数帯

セキュリティと
暗号化

高速ローミング

Bluetooth

通信距離    

N�/N�/N�/N�/N�/N�/N��/N��/N��/N��/N��/N��/N��/N�
�/N��/N��
TDD-LTE (B��/B��/B��/B��/B��) 
FDD-LTE(B�/B�/B�/B�/B�/B�/B�/B��/B��/B��/B��/B��/B
��/B��/B��A/B��B/B��/B��/B��) 
WCDMA (B�/B�/B�/B�/B�/B�/B�/B��) 
GSM/EDGE/GPRS (���/���/����/����) 

GPSL�&L� Galileo, Beidou, GLONASS, GPS, NavIC
IEEE ���.�� ac/a/b/g/n/ac/ax/d/e/h/i/j/k/r/v/w（�.�G/�G/�G 
tri-band）
CH�-CH��,CH��-CH���
EAP-TLS，EAP-TTLS，PEAP-MSCHAPv�，PEAP-TLS，PEAP-GTC， 
PWD, SIM, AKA 
WEP,WPA/WPA�/WPA�-Personal/WPA�-Enhanced Open, 
WPS �.�, WAPI, WPI-SMS�,
EAPTLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA 

無線チャンネル

���.��r 高速ローミング対応 

Bluetooth �.� ,Bluetooth Low Energy (BLE);

＞��m

動作環境温度    

保管環境温度  

湿度       

防塵防滴性能　 

落下耐性

衝撃耐性

静電気放電耐性 (ESD)  

センサー


